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H2560 导电屏蔽胶

H2560 是一款柔软的就地成型的单组份室温固化导电粘结剂，具有增强承载能力和抗冲击能力的特

性。

产品描述
产品特性

条目 描述

技术类型 有机硅

组分 单组分

填料成份 Ag/Al

固化方式 室温固化

应用 汽车传感器的焊接和电磁干扰、射频屏蔽盒的垫圈

产品优点

 单组份，室温固化

 柔软

 抗冲击

产品性能

条目 典型值 备注

外观 褐色液体 -

比重 g/ml 3.05~3.3 GB/T 13354 @25℃

粘度 mPa·s 50000 GB/T 2794 @25℃

25℃/50%±5%相对湿度下固化 72 小时

硬度 shore A 56 GB/T 531.1

抗拉强度 N/mm2 ≥0.7 GB/T 528

断裂延伸率% ≥40 GB/T 528

搭接剪切强度 N/mm2 1.0 GB/T 7124

体积电阻率 Ω·cm ≤0.01 GB/T 1692
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使用方法

1. 产品在放置前应置于室温下使用；

2. 为获得最佳性能，粘接表面应清洁并无油脂；

3. 完整的性能特性将在 72 小时内形成；

4. 暴露在大气中湿气固化在产品放置后立即开始，因此零件应在点胶后几分钟内进行粘接；

5. 多余的胶粘剂可以用溶剂很轻松地擦掉。

注：不建议将 H2560 用作就地固化的垫圈(在组装前固化)。

标准包装
 10g / 支

 按客户需求包装

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装
标签。

本产品最佳存储条件：2-8℃，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件

下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产
品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害
都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一
特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使
用前都要根据本文提供的数据先做实验。
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